DIS IMPLANT TEKNIK SARTNAMESI

Implant gévdesi biyouyumlu Grade-4 titanyumdan {iretilmis olmalidr.

Dayanaklar (abutment) biyouyumlu Grade-5 titanyumdan iiretilmis olmalidir.
Implantlarin i¢ yapis1 11 derece konik ve altigen (hexagon) yapida olmalidir.
Implantlarin yiizey piiriizlendirmesi “Sand Blasting And Acid Etched (SLA)” olmalidir
ve kumlama isleminde Hydroxyapatite (HA) kullanilmalidir. Elde edilen yiizeyin kemik
uyumu ve tutunmasi ¢ok yiiksek olmalidir.

Tiim dayanak (abutment) segenekleri ile implantin i¢ yapisi birbirine uyumlu olmalidir.
Dayanak (abutment) secenekleri implant ¢aplarina gore degiskenlik géstermemeli, ayni
dayanak (abutment) tiim implant ¢aplarinda birebir kullanilabilmelidir.

Implantlar tasima pargasi ile paketlenmemis olmalidir.

Implantlar kemik seviyesi (bone level) olmalidir.

Implant kapatma vidalari, implant ile ayn1 paket icerisinde yer almalidir.

Implantlarin en az 4 (dért) cap segenegi bulunmali, en dar cap 3.5 mm’den baslamalidir.
Tiim implant ¢aplarinin farkli boy secenekleri olmali; 4.0 mm ve {izeri ¢aptaki
implantlarin en kisa boy alternatifi en fazla 7.3 mm olmalidir.

Tiim implant ¢ap ve boylariin platform bdlgesinde kemik i¢inde kalabilecek 0.5 mm
yivli parlak yiizey olmalidir.

Tiim implant ¢ap ve boylarinin implant ve dayanak (abutment) baglantisi, platform
degistirme (platform switching) 6zelligine uygun tasarlanmis olmalidir.

Tiim implant ¢aplari i¢in uyumlu olan farkli ¢ap ve boy seceneklerinde iyilesme
basliklar1 olmalidir.

Tiim implant ¢aplari i¢in uyumlu olan farkli ¢ap ve boy segeneklerinde kapali kagik 6l¢ii
teknigine uygun pargalar olmalidir.

Tiim implant ¢aplari i¢in uyumlu olan farkli ¢ap ve boy segeneklerinde acik kasik dl¢ii
teknigine uygun parcalar olmalidir.

Tim implant ¢aplar1 i¢in uyumlu simante ve vidali kuron yapimi i¢in tasarlanmis
dayanak (abutment) segenekleri bulunmalidir.

Tiim implant gaplari igin uyumlu diiz ve acili dayanak (abutment) segenekleri
bulunmalidir.

Tiim implant ¢aplar1 i¢in uyumlu 15 ve 25 derece agili dayanak (abutment) se¢enekleri
bulunmali ve her birinin en az 3 farkl dis eti basamak segenegi olmalidir.

Tiim implant ¢aplar1 i¢in uyumlu diiz dayanaklarin (abutment) altigen (hex) ve yuvarlak
(non-hex) baglanti segenekleri bulunmali ve her birinin en az 5 farkli dis eti basamak
secenegi olmalidir.

Tiim implant ¢aplar1 i¢in uyumlu gegici titanyum dayanaklar (abutment) bulunmali ve
bu gegcici titanyum dayanaklarin (abutment) altigen (hex) ve yuvarlak (non-hex) baglanti
secenekleri olmalidir.

Tiim implant ¢aplar1 i¢in uyumlu ti-base dayanak (abutment) se¢enegi bulunmali ve bu
ti-base dayanak (abutment) se¢eneginin altigen (hex) ve yuvarlak (non-hex) baglanti
secenekleri olmalidir.

Tiim implant ¢aplar1 i¢in uyumlu 0, 17 ve 30 derece multiunit dayanaklar (abutment)
olmalidir.

Tiim implant gaplar1 i¢in uyumlu ball (topuz) dayanaklar (abutment) bulunmalidir.

Tiim implant ¢aplari i¢in uyumlu locator veya muadili dayanaklar (abutment)
bulunmalidir.

Dijital 6l¢ii ve protez tasarimi i¢in gerekli parcalar: ve dijital kiitiiphanesi olmalidir.



Dijital 6l¢ii sonrast sadece ti-base veya multiunit dayanaklarin (abutment) degil, farkli
dayanaklarin (abutment) da se¢imine olanak saglayan dijital kiitiiphanesi olmalidir.
(ExoPlan)

Cerrahi kitlerinde gereginde kullanilmak iizere stoper halkalar1 veya kendinden stoperli
frezleri olmalidir.

Cerrahi kitte uzun ve kisa frezler, uzun ve kisa anahtarlar; uzun ve kisa raget i¢in tagima
parcalari; uzun ve kisa anguldurva i¢in tasima pargalari; kavite i¢i paralellik pinleri,
implant {stii paralellik pinleri ve torklu raget olmalidir.

Cerrabhi kitte yiv agici (cortical tap), frez uzatici (drill extender) ve isaretleme frezi
olmalidir.

Kilavuzlu (guide) cerrahi i¢in uygun cerrahi kiti, parcalari ve dijital kiitiiphanesi
olmalidur.

Acik ve kapali siniis cerrahisini daha giivenli hale getiren veya kolaylastiran 6zel
tasarim kitleri olmalidir.

Belirli belirsiz markalarin kirilan i¢ vidasini veya implantin kendisini ¢ikarmak icin 6zel
tasarlanmus kitleri olmalidir.

Kemik genisletme gibi ileri cerrahi operasyonlar i¢in 6zel tasarlanmis kitleri olmalidir.
Otojen kemik toplamak icin 6zel tasarlanmis, anguldurva ile ¢alisan 6zel frezi olmadir.
Implantin cerrahi veya iyilesme siireci sonrasi kemige tutunumunu iyilesme baslig
tizerinden olgebilen 6zel cihazi olmalidir.

Implantin iginden ¢ikarildig tiip, seffaf steril paket i¢inde olmali; seffaf steril paket ise
koruyucu kutu i¢inde yer almalidir.

Uriine ait katalog olmal1 ve kullanici kolaylikla se¢im yapabilmelidir.

Kutu i¢inde en az 2(iki) adet iiriin bilgi etiketi bulunmali; etiket lizerinde iiretici firma
bilgisi, ebat bilgisi (mm), liretim ve son kullanma tarihi, REF ve LOT numarasi yazili
olmalidir.

Implantin ambalaji iizerinde iiretici firma bilgisi, ebat bilgisi (mm), iiretim ve son
kullanma tarihi, REF ve LOT numarasi yazili olmalidir.

Istekli firma; uygulama sonrasi implant kaybi (basarisizlik) durumunda, yerine
ticretsiz/bedelsiz implant vermeyi, eski implanti iade almak kosuluyla kabul ve taahhiit
etmelidir.

Istekli firma; uygulamasi yapilan implantlar igin iiriin yelpazesini 10 yil boyunca tedarik
etmeyi taahhtit etmelidir.

Istekli firma ve iiriinleri T.C SAGLIK BAKANLIGI URUN TAKIP SISTEMI UTS’ye
kayitli olmalidir.



